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Автоматическая система с 
подвижным пробником для 
поиска неисправных 
компонентов EyePoint P10

ОписаниеEyePoint Р10 — настольная тестовая система с подвижным 
пробником, которая в автоматическом режиме снимает вольт-
амперные характеристики элементов на плате. 

Анализ платы проходит с минимальным участием оператора. 
При этом системе не нужна предварительная информация о 
плате, что делает ее практически незаменимым тестовым 
решением при ремонте печатных узлов. Высокая скорость 
тестирования позволяет в минимальные сроки определить 
неисправные компоненты на плате.
Преимущества EyePointКомпактная настольная недорогая система.Не требуется документации на исследуемые платы.Не требуется предварительное обучение.Точная диагностика в автоматическом режиме.Мощное и простое программное обеспечение.Минимальное участие человека.Отображение работы в ПО в реальном времени.Тестирование без подачи электропитания на плату.Тестирование печатных платДля поиска неисправностей на плате необходимо иметь:1. Эталонную плату.2. Плату с дефектами.3. Тестовую систему EyePoint P10.Процесс тестирования состоит из трех этапов:1. Снятие сигнатур (вольт-амперных характеристик) с 

каждого вывода компонента по эталонной плате.
2. Снятие сигнатур с платы с дефектами.3. Анализ полученных расхождений и замена неисправного 

компонента на дефектной плате.
Сигнатурный анализ печатной платыВ EyePoint P10 используется метод исследования вольт-
амперных характеристик, позволяющий проверять цепи на 
плате без подачи питания. Это эффективный и быстрый способ 
поиска неисправностей путем сравнения сигнатур 
неисправной цепи платы и заведомо исправной. Метод 
позволяет быстро определять возможные повреждения, в том 
числе разрушение защитных диодов от статического 
электричества или повреждение выходных/входных 
транзисторов.

При помощи встроенного в блок пробника камеры и 
заложенных в прибор алгоритмов корреляционного анализа 
система автоматически определяет компоненты платы, 
тестирование которых возможно, помечает их контактные 
площадки. Далее выполняется тестирование, создается список 
компонентов и их сигнатур, проводится сравнение с опорными 
данными, и пользователь получает перечень неисправных 
и/или «подозрительных» электронных компонентов.

Технические характеристики
Максимальный размер платы: 280×275 мм.Поддержка корпусов: LQFP, SOIC, SMD, SOT, DIP и т. д.Построение карты тестирования: до 15 см²/мин.Скорость тестирования: 100 точек в мин.Точность установки щупа: 30 мкм.Время на смену платы: 30 сек.Тестирующее напряжение: до +/- 12 В.Чувствительность по R: 2 Ом — 450 кОм.Чувствительность по C: 300 пФ — 100 мкФ.Чувствительность по L: от 270 мкГн.Габариты и вес: 604×543×473 мм, 50 кг.Управляющий ПК: Intel i5 2,8 ГГц, 16 Гб RAM, 256 Гб SSD.Электропитание: ~220 В, 50 Гц, 300 Вт.


